AMP MINI-MATCH Miniatur Steckverbinder-System
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AMP MINI-MATCH Miniature Interconnection System
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Leiterplatten-Lochbild
Raster 2,5 mm

PC Board Layout

Centerline 2.5 mm

Leiterplatten-Lochhild
Raster 5,0 mm
PC Board Layout
Centerline 5.0 mm

Raster 2,5 mm otzah Bestell-N 1/ Part Numb L Centerline 2.5 mm
No. of Positions CuZn CuSn mm
Brass Phosphor Bronze

3 164897-3 161600-3 76

4 164887-4 161600-4 10,1

5 164897-5 161600-5 128

5] 164897-8 161600-6 151

7 164897-7 161800-7 17.6

& 184897-8 161600-8 201

9 164837-9 161600-9 226

10 1-164887-0 1-161600-0 251

ah! 1-1684897-1 1-161600-1 27.6

32 1-164897-2 i-161600-2 301

13 1-164897-3 1-181600-3 32,6

14 1-164697-4 1-161600-4 351

15 1-164897-5 1-161600-5 376

19 1-164897-6 1-161600-6 40,1

17 1-164897-7 1-161600-7 42,6

18 1-164B97-8 1-161600-8 45,1

19 1-164887.9 1-181600-9 47,6

20 2-164897-0 2-161600-0 50,1

Raster 5,0 mm Bestall-N rn/Part Numbars Centerline 5.0 mm

Polzahl Lmax.

No. of Positions CuZn CuSn mm

Brass Phosphor Bronze

2 164898-2 161601-2 78

3 164898-3 161601-3 126

4 164898-4 161601-4 176

5 184898-5 161601-5 226

[ 164898-6 161601-6 276

7 164898-7 161601-7 328

8 164898-8 161601-8 376

9 164898-9 161601-2 42,6

10 1-164898-0 1-161601-0 476

11 1-164898-1 1-181601-1 526

12 1-164898-2 1-161601-2 578

13 1-164898-3 1-161601-3 62,6

14 1-164898-4 1-161601-4 676

15 1-164898-5 1-161601-5 726

Verbindich fur Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschlietlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produki-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.

Alf specifications subject to change. Consult AMP for iatest design specifications.
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